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박막 웨이퍼 충진 공정에서 다양한 표면의 응력에 대한 연구
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오늘날 국내외 태양 전지 산업은 효율성, 품질 및 가격 측면에서 개선되고 있다. 또한, 실리콘

의 박리를 위한 다양한 기술을 개발할 필요가 있다. 예를 들어, kerf-less 필름의 경우 금속을

실리콘에 본딩하고 다른 재료에 대해 리프트 오프 제어를 찾는 더 좋은 방법을 찾아야합니다.

이 연구에서 거칠기의 두께는 금속 중간층의 응력으로 인한 응력에 의존한다. 그리고 응력은

도금의 두께와 조건 및 많은 특성에 달려 있다. 두께 제어를 위해 ANSYS 시뮬레이션 소프트

웨어 프로그램을 사용하여 여러 물리적 특성 조건으로 응력을 시뮬레이션 하였고. 그 결과, 도

금 두께 및 전기 밀도에 따라 Ni-Ti 도금 재의 물성에 대한 스트레스가 변화 될 수 있다.
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